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„Dostawa   podzespołów komputerowych i serwerowych” 
 

CZĘŚĆ  A-  dostawa dysków komputerowych, pamięci RAM i karty dźwiękowej 

L.P. 
Nazwa  sprzętu 

(minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego) 

Liczba 

sztuk 

Opis techniczny oferowanego sprzętu 

(Należy wskazać wszystkie elementy składowe 
oferowanego sprzętu w odniesieniu  

do kolumny z lewej strony) 

INDEX 

 

1. 

 
DYSK ZEWNĘTRZNY 

1. Typ dysku :  HDD magnetyczny 

2. Wielkość dysku [cale] 2.5 

3. Pojemność dysku min.: 1 TB 

4. Interfejs:  USB 3,0 

5. Pamięć Cache min.: 8 MB 

6. Zastosowane technologie: Plug & Play USB, Hot Plugging,  

7. Dodatkowe informacje: Wodoodporny, Kurzoodporny, Zwiększona odporność na drgania, 

Odporność na wibracje i upadki 

8. Prędkość obrotowa min.: 5400 obr/min 

9. Waga max.: 270 g 

10. Kolor wiodący: czarny 

11. Materiał wykonania: Guma i tworzywo sztuczne 

12. Zasilanie: przez port USB 
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2. 

 
DYSK WEWNĘTRZNY 

1. Dysk typu: SSD 

2. Pojemność: min.  480 GB 

3. Interfejs: SATA III 

4. Wielkość: 2,5 cala 

5. Szybkość zapisu: min.  450  MB/s 

6. Szybkość odczytu: min. 500 MB/s 

7. Sposób zapisywania danych: TLC 

8. Zastosowane technologie:  S.M.A.R.T 

9. Wymiary max. mm: 100x70x7 (szer. x gł. x wys.) 

10. Szybkość transferu SATA (MB/s): 600 

11. Nominalny czas pracy: 1 000 000 godz. 
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3. 

 

DYSK  WEWNĘTRZNY 

1. Rodzaj: SSD – półprzewodnikowy 

2. Pojemność dysku min.: 240 GB 

3. Maks. szybkość odczytu: 555 MB/s 

4. Maks. szybkość zapisu: 540 MB/s 

5. Niezawodność MTBF min.: 2 000 000 h 

6. Interfejsy: SATA III 

7. Format fizyczny: 2.5" 

8. Wymiary max.: Szer./wys./głęb. max: 70/7/100 mm 

9. Rodzaj kości pamięci: TLC 
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4. 

 

DYSK  WEWNĘTRZNY   NAS  HDD (do pracy z napędem NAS) 

1. Typ dysku : magnetyczny 

2. Wielkość dysku [cale] 3.5 

3. Pojemność dysku min.: 4 TB 

4. Interfejs:  SATA 6Gb/s 

5. Prędkość obrotowa min.: 5400  obr/min 

6. Wielkość bufora  min.:  64 MB 

7. MTBF min.: 1 000 000 godz. 

8. Szybkość transmisji urządzenia min.: 600 MBps 

9. Tryb pracy: 24 x 7 

10. Poziom hałasu max.:  28 dB 

11. Konfiguracja : Automatyczna 

12. Waga max.: 680 g 

13. Zużycie energii max.:  4,5W (aktywny), 3,3 W (bezczynność), 0,4W (tryb czuwania/uśpienia) 

14. Cechy: kompatybilny z NAS, dostępność 24x7 
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5. 

 

DYSK  WEWNĘTRZNY 

1. Rodzaj: HDD 

2. Pojemność dysku min.: 2TB 

3. Prędkość obrotowa min.: 5400 obr/ min 

4. Pamięć podręczna cache min.: 128 MB 

5. Czas dostępu: 3,5 s 

6. Interfejsy: SATA III (6.0 Gb/s) 

7. Format fizyczny: 2.5" 

8. Wymiary max.: Szer./wys./głęb. max: 70/7/100 mm 

9. Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T., 

10. Waga max.: 90 g 
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6. 

 

DYSK  WEWNĘTRZNY 

1. Rodzaj: SSD - 

2. Pojemność dysku min.: 256 GB 

3. Maks. szybkość odczytu: 550 MB/s 

4. Maks. szybkość zapisu: 490  MB/s 

5. Niezawodność MTBF min.: 2,000,000 h 

6. Interfejsy: SATA III (6Gb/s) 

7. Format fizyczny: 2.5" 

8. Wymiary max.: Szer./wys./głęb. max: 70/7/100 mm 

9. Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T., Technologia SmartCacheFlush 

10. Rodzaj pamięci NAND Flash:  3d NAND 
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7. 

 

DYSK WEWNĘTRZNY 

1. Format: mSATA 

2. Interfejs: Micro SATA 6GB/s 

3. Pojemność dysku  min.: 1024 GB 

4. Maks. zapis [MBit/s]: 450  

5. Maks. odczyt [MBit/s]: 520 

6. Rodzaj dysku :  SSD 

7. Rodzaj kości pamięci: TLC 

8. Szybkość odczytu .in.: 550 MB/s 

9. Szybkość zapisu min.: 520 MB/s 

10. Nominalny czas  pracy: 1 500 000 godz. 

11. TBW: 600 TB 

12. Grubość max.:  3,85 mm 

13. Waga max.: 8,5 g 
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8. 

 

DYSK  WEWNĘTRZNY 

1. Rodzaj: SSD – 

2. Pojemność dysku min.: 1 TB 

3. Maks. szybkość odczytu: 550 MB/s 

4. Maks. szybkość zapisu: 490  MB/s 

5. Niezawodność MTBF min.: 2 000 000 h 

6. Interfejsy: SATA III (6Gb/s) 

7. Format fizyczny: 2.5" 

8. Wymiary max.: Szer./wys./głęb. max: 70/7/100 mm 

9. Rodzaj pamięci NAND Flash:  3D NAND 

10. Rodzaj kości pamięci: TLC 

11. Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T., Technologia SmartCacheFlush 
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9. 

 

PAMIĘĆ  RAM 

1. Typ złącza: DIMM 240-Pin 

2. Konfiguracja: zestaw 

3. Typ pamięci: DDR3 

4. Chłodzenie: radiator 

5. Konstrukcja:  styki złocone 

6. Pojemność min. 8 GB 

7. Liczba modułów: 2 x 4GB 

8. Częstotliwość pracy: 1333 MHz 

9. Opóźnienie:  CL9 

10. Napięcie: 1,5 V 

11. Przepustowość min.: 10600 MB/s 

12. Timingi: 9-9-9 

 

4 szt. 

(2 kpl.) 

  

116871 

 

10. 

 

KARTA DŹWIĘKOWA 

1. Rodzaj: zewnętrzna 

2. Interfejs:  USB 

3. System dźwięku:  5.1 , 7.1 

4. Obsługiwany system operacyjny: Mac OS X, Windows 10, Windows 7 x 64, Windows 7 x 86, 

Windows 8.1,Windows Vista. Windows Vista x 64 

5. Odstęp sygnału od szumu min.: 93 dB 

6. Rodzaj wyjść/wejść: wejście mikrofonowe,  wyjścia na głośniki  

7. Wyposażenie dodatkowe: spliter 
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11. 

 

DYSK  ZEWNĘTRZNY 

1. Typ dysku - HDD zewnętrzny 

2. Pojemność min.:   5000 GB 

3. Interfejs:  - USB Type-C - 1 szt. 

4. Wielkość dysku [cale]:  2.5 

5. Prędkość odczytu max.: 130 MB/s 

6. Kolor:   Szary 

7. Obudowa: kompaktowa,  aluminium 

8. Dołączone akcesoria:   Kabel USB, Adapter USB-C na USB-A, oprogramowanie do tworzenia 

kopii zapasowych i kopii lustrzanych 

9. Waga max.: 400 g 

10. Wymiary max.:  20 x 121,6 x 88   (wys./szer./głęb.) 
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„Dostawa   podzespołów komputerowych i serwerowych” 

 

CZĘŚĆ  B- dostawa procesorów i płyt głównych 

L.P. 
Nazwa  sprzętu 

(minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego) 

Liczba 

sztuk 

 

Opis techniczny oferowanego sprzętu 

(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu  
do kolumny z lewej strony) 

INDEX 

 

1. 

 

PROCESOR 

Wymagane minimalne parametry techniczne: 

1. Częstotliwość taktowania: 3200 MHz  

2. Ilość rdzeni: …8………….. 

3. Gniazdo procesora:  Socket AM4……….. 

4. BOX/OEM: …BOX  (WENTYLATOR + RADIATOR) 

5. Ilość wątków: 16 

6. Współczynnik TDP na poziomie 65W 

7. Pamięć podręczna L3: 16 MB 

8. Pamięć podręczna L2: 4 MB 

9. Wsparcie DDR4: 2933 MHz 

10. Proces technologiczny: 12nm 

11. Uzasadnienie wyboru: Służy do wymiany uszkodzonych/zużytych 

elementów zestawu procesor/płyta/pamięć w klastrze do obliczeń ab-

initio opartych o teorię funkcjonału gęstości.  Procesor powinien spełniać 

warunek minimum 13500 punktów CPU w teście  Passmark na stronie 

https://www.cpubenchmark.net.                                            
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2. 

 

 

 

PŁYTA    GŁÓWNA 

Wymagane minimalne parametry techniczne: 

1. Złącze procesora: Socket AM4  

2. Chipset:    B450………. 

3. Złącze karty graficznej:  PCI Express 

4. Rodzaj pamięci: DDR4 

5. Częstotliwość magistrali pamięci: 3200 MHz 

6. Maksymalna wielkość pamięci:  64 GB 

7. Format: Micro ATX 

8. Łączność USB: do 10 Gb/s 

9. Liczba slotów PCI-Ex16: …1…….. 

10. Rodzaj złącz: …1 Gbit ethernet, 4 gniazda pamięci DIMM/2 kanały; 

6xSATA. 

UWAGA: Zamawiane  procesory i płyty główne   muszą być  

kompatybilne. dotyczy pkt  1 i 2 tej części 
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„Dostawa   podzespołów komputerowych i serwerowych” 

 

CZĘŚĆ  C - dostawa dysków do macierzy 

L.P. 
Nazwa  sprzętu 

(minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego) 

Liczba 

sztuk 

Opis techniczny oferowanego sprzętu 

(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu  
do kolumny z lewej strony) 

INDEX 

 

1. 

 

DYSK  DO MACIERZY 

Dysk do macierzy HP EVA P4400 

1. Typ  dysku : HDD 

2. Pojemność dysku: 1 TB 

3. Rodzaj obudowy: 3,5” LFF 

4. Interfejs: SAS 6 Gb/s 

5. Prędkość obrotowa min.: 7200 obr./min. 

6. Bez ramki 
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2. 

 

DYSK  DO MACIERZY 

Dysk do macierzy HP EVA P6000 

1. Typ  dysku : HDD 

2. Pojemność dysku: 2 TB 

3. Rodzaj obudowy: 3,5” LFF 

4. Interfejs: SAS 6 Gb/s 

5. Prędkość obrotowa min.: 7200 obr./min. 

6. Bez ramki 
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Dostawa   podzespołów komputerowych i serwerowych” 

 

CZĘŚĆ  D -dostawa karty graficznej 

Nazwa  sprzętu 

(minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego) 

Liczba 

sztuk 

Opis techniczny oferowanego sprzętu 

(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu  
do kolumny z lewej strony) 

INDEX 

 

KARTA GRAFICZNA 

Chipset karty graficznej osiągający w teście Passmark G3D Mark (average 

G3D Mark) zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net  

wartość średnią 910  punktów. 

Wymagane minimalne parametry techniczne: 

1. Pamięć RAM: DDR3 2GB 

2. Interfejs pamięci:  64-bit  

3. Typ złącza:  PCI Express 2,0 

4. Taktowanie zegara (MHz):  902 

5. Taktowanie pamięci (MHz): 900 

6. Rozdzielczość max. DVI: 2560 x 1600 

7. Chłodzenia:  wentylator x 2 

8. Jednostki przetwarzania: liczba rdzeni CUDA min. – 384 

9. Interfejsy:  wyjście D-sub x 1, wyjście DVI x 1; wyjście HDMI x 1;  

wsparcie HDCP 

10. Zużycie energii: do 75 W 

11. Akcesoria:  2 x 1 slot LP Bracket,  1 x CD;  1 x Quick Guide 

12. Obsługa UEFI  BIOS 
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http://www.videocardbenchmark.net/

